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TCVN 11167-2:2015

L&i néi diu

TCVN 11167-2:2015 hoan toan tvong dwong véi ISO/IEC 7816-2:2007.

TCVN 11167-2:2015 do Tiéu Ban ky thuét tiéu chudn québc gia TCVN/JTC 1/SC 17
“Thé nh&n dang” bién soan, Tdng cyc Tiéu chudn Do lwdng Chét lugng & nghi,
B Khoa hoc va Céng nghé cong bb.

B6 tiéu chudn TCVN 11167 (ISO/IEC 7816) Thé djnh danh — Thé mach tich hop
gbm c4c tiéu chuén sau:

— Pha&n 1: Thé tiép xtc - Dac tinh vét ly;

— Phan 2; Thé tiép xuc - Kich thuwéc va vij tri tiép xuc;

— Phan 3: Thé tiép xuc - Giao dién dién va giao thirc truyén;

— Phan 4: T8 chire, an ninh va 1&nh trao ddi;

— Phan 5: Dang ky clia bén cung c4p (rng dung;

— Phan 6: Phén tr d¥ liéu lién nganh trong trao ddi;

— Phan 7: Lénh lién nganh dbi véi ngén ngt truy vén thé c6 cdu trac;
— Phan 8: Lénh dbi voi hoat ddng an ninh;

— Phén 9: Lénh dbi vé&i quan ly the;

— Phé&n 10: Tin hiéu dign va tra I& @& thiét 1ap lai cho thé ddng bo;

— Phén 11: Xac minh c& nhan bdng phuong phép sinh tréc hoc;

— Phé&n 12: Thé tiép xac - Tha tyc van hanh va giao dién dién t&r USB;
~ Phé&n 13: L&nh di v&i quan Iy eng dung trong mbi trwéng da &ng dung;
— Phén 15: 'ng dung théng tin ma héa.
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The dinh danh - Thé mach tich hop - ]
Phan 2: The tiép xuc - Kich thwéc va vi tri tiép xuc

Identification cards - Integrated circuit cards -
Part 2: Cards with contacts - Dimensions and location of the contacts

1 Pham vi ap dung

Tiéu chudn nay quy dinh kich thwdc va vi tri cho mai tiép xac trén thé mach tich hop cla loai thé
ID-1. Tiéu chudn con d& cép dén cach xac dinh cac tidu chudn quy dinh cach s dyng céc tiép
xUc.

Tiéu chudn nay dwgc sir dung ciing véi TCVN 11167-1 (ISO/IEC 7816-1).
2 Tai lidu vién dan
Céc tai lidu vién din sau rat cin thiét cho viéc 4p dung tiéu chudn nay. Déi véi cac tai liéu vién

d&n ghi ndm cong b thi 4p dung phién ban dwgc néu. Déi véi cac tai ligu vién ddn khéng ghi nam
céng bé thi 4p dyng phién ban méi nhit, bao gdm ca céc stra ddi, bd sung (néu cé).

TCVN 11165:2015 (ISO/IEC 7810:2003), Thé dinh danh - Bac tinh vat ly,
TCVN 11167-3:2015 (ISO/IEC 7816-3:2006) Thé dinh danh - Thé mach tich hgp - Phdn 3: Thé
tiép xGc - Giao dién dign va giao thirc truyén,

TCVN 11167-10:2015 (ISO/IEC 7816-10:1999) Thé dinh danh - Thé mach tich hgp - Phan 10: Tin
hiéu dién va tra I&i dé thiét 1ap lai cho thé déng b,

TCVN 11167-12:2015 (ISO/IEC 7816-12:2005) Thé dinh danh - Thé mach tich hgp - Ph&n 12: Thé tiép
xtc - Thi tyc van hanh va giao dién dién tir USB,

ISO/IEC 10373-3:2001, Identification cards - Tests methods - Part 3: Integrated circuit(s) cards
with contacts and related interface devices (Thé djnh danh - Phuong phép thi - Phdn 3: Thé mach
tich hop ¢6 tiép xuc va thiét bj giao dién lién quan).

3 Kich thwéc cua tiép xuc

Tiéu chudn nay khéng quy dinh hinh dang va bé& mat cda ving din dién chira mi tiép xuc.

Mai tiép xUc phai c6 khu vizc b& mat hinh chir nhat téi thidu khéng duoc nhd hon kich thude dugc
quy dinh trong Hinh 1.
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Tiéu chudn nay khéng quy dinh kich thuée hay hinh dang téi da clia tiép xtc ngoai trir yéu clu
méi tiép xae phai cach dién véi cac tiép xuc khac.

Kich thude tinh theo mili-meét
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Hinh 1 - Kich thwéc cia tiép xac
4 Sé lwong va vij tri cua tiép xdc
Tigu chudn nay quy dinh 8 tiép xuc: ttr C1 dén C8.
Khu vigc b& mat hinh ch nhét téi thidu clia cac tiép xac dwoc trinh bay ra trong Hinh 2.

Céc tiép xac phai dugc dat & mat trede clia thé (xem Didu 5). Kich thudc duegc tham chiéu dén
cac mép trén va mép bén trai & mat trwéc thé nhuw d3 dé cap trong TCVN 11165 (ISO/IEC 7810).

Xem ISO/IEC 10373-3 vé phwong phép thir.

Mdi tiép xtc dugc danh s phai dwgc &n dinh nhu trong TCVN 11167-3 (ISO/IEC 7816-3), TCVN
11167-10 (ISO/IEC 7816-10) va TCVN 11167-12 (ISO/IEC 7816-12)

Cac vung tiép xtc khéng dwgc st dung phai khéng din dién hodc cach dién véi khu viee tiép xac
kh&c nhdm tranh dodn mach trong thiét bj giao dién.

Sy cach dién dwec dé c4p trong Phy lyc B.

Viéc st dung tht ca cac tiép xac do co quan cé thdm quyén chi dinh. Théng tin bd sung v& vigc s
dung c4c tiép xdc nay dugc dé cap trong Bang A.1. Viéc sl dung céc tiép xic khdng gay bét ky
hw hai nao cho céc thé mach tich hep hay thiét bj giao dién.
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Kich thue tinh theo mili-mét

xem Chi tiét A

Chi tiét A
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Hinh 2 = V| tri cta tiép xtc
5 Vj tri cua tiép xdc lién quan dén cong nghé khac

Hinh 3 trinh bay vi trl clia cac cdng nghé lién quan. Sy dap ndi (TCVN 11166-1 (ISO/IEC 7811-1))
phdi dugc dat trén cing mot mat véi céc tiép xuc. Dai tir (TCVN 11166-2 (ISONEC 7811-2) va

TCVN 11166-6 (ISO/IEC 7811-6)) phai dwgc a3t & mat ddi dién véi cac tiép xtc (xem TCVN
11165 (ISO/IEC 7810)).
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Hinh 3 - Mit trieéc cla thé
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Phu luc A
(tham khao)
Str dung cac tiép xac

Bang sau day chi ra phan tidu chun ma tiép xuc tuong ng dugc &n dinh.

Bang A.1 - Céc phan tidu chuin quy dinh vigc 4n djnh

$6 tiép xac TCVN 11167-3 TCVN 11167-10 TCVN 11167-12
(ISO/IEC 7816-3) (ISOMIEC 7816-10) | (ISO/IEC 7816-12)

c1 X X X

c2 X X

c3 X X

c4 X X

cs - X X X

C6 X

c7 X X

cs X
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Phu luc B
(tham khao)
Vj tri viing dén dign

Dén nam 1990, vi tri chuyén tiép cla tiép xic m&i duqc quy dinh trong TCVN 11167-2 (ISO/IEC
7816-2). Do d6, cac thiét bj ddu cubi hién c6 dwoc si dung cho phép thé cé tiép xic & tt ca cac
vi tri. Muc dich ctia phy lyc nay 14 cho phép bén san xuét (nhAt 1 bén san xuét thé) lvu y dén vén
& nay. Do vay, cAn quy dinh vé cac viing cach dign Zx (x = 1...8).

Kich thude tinh theo mili-met
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xem Chi Tiét A

Chi tiét A
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Hinh B.1 = V| tri viing dfn dién
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TCVN 11167-2:2015
Thw muc tai liéu tham khao

TCVN 11166-1:2015 (ISO/IEC 7811-1:2002) Thé dinh danh - Ky thuét ghi - Phn 1: Dap néi,

TCVN 11166-2:2015 (ISO/IEC 7811-2:2001 Thé dinh danh - Ky thuét ghi - Phin 2: Dai tir khang thép,
TCVN 11166-6:2015 (ISO/IEC 7811-6:2001) Thé dinh danh - Ky thuat ghi - Phan 6: Dai tir khang cao,
ISO/IEC 7816-1:1998, Identification cards - Integrated circuit(s) cards with contacts - Part 1: Physical
characteristics,

ISO/IEC 7816-1:1998/Amd.1:2003, Identification cards - Integrated circuit(s) cards with contacts - Part
1: Physical characteristics - Amendment 1: Maximum height of the IC contact surface

Pac ta USB, phién ban 2.0.
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